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產品名稱

鉭電解電容器

鋁電解電容器

電路印製板自立型
鋁電解電容器

頻閃光用鋁電解電容器

合成樹脂
薄膜電容器

概要 工作電壓 靜電允許範圍所在頁數

帶☆標記的型號請參閱英文版商品目錄。

概要

TNC 4 樹脂鑄模芯片、導電性高分子產品 4∼ 10 2.2∼ 47
TMF 4 樹脂鑄模芯片、下側端子結構（1608型） 2.5∼ 16 1.0∼ 47
TMCJ 5 樹脂鑄模芯片、超小型產品（1608型） 2.5∼ 16 1∼ 15
TMCS 5 樹脂鑄模芯片、標準產品 4∼ 35 0.1∼ 68
TMCM 6 樹脂鑄模芯片、小型產品 2.5∼ 35 0.47∼ 470
TMCP 6 樹脂鑄模芯片、超小型產品（2012型） 2.5∼ 20 0.1∼ 33
TMCU 7 樹脂鑄模芯片、薄型產品 2.5∼ 35 0.1∼ 330
TMCR 7 樹脂鑄模芯片、低ESR產品 6.3∼ 35 10∼ 330
TMCH 8 樹脂鑄模芯片、高可靠度產品 4∼ 35 0.1∼ 100
TMCTX 8 樹脂鑄模芯片、內裝保險絲產品 10∼ 35 1.0∼ 68

CEB 10 高壓高波紋產品 85˚C 2,000小時保證 400∼ 450 1,000∼ 15,000
HCGW 11 超小型大容量產品 85˚C 2,000小時保證 350∼ 500 5,600∼ 39,000
PH 12 超高壓產品 85˚C 2,000小時保證 600 820∼ 3,300
FXR 13 長壽命高波紋產品 85˚C 5,000小時保證 350∼ 500 1,500∼ 12,000
GXR 14 長壽命高波紋產品 105˚C 5,000小時保證 350∼ 450 1,800∼ 10,000
HCGF7 15 低中電壓標準產品 85˚C 2,000小時保證 6.3∼ 250 1,000∼ 680,000
HCGF5A 16 標準產品 85˚C 2,000小時保證 160∼ 450 270∼ 39,000
HCGF6A 16 小型大容量產品 85˚C 2,000小時保證 400∼ 500 1,200∼ 12,000
HCGHA 17 105˚C標準產品 105˚C 2,000小時保證 25∼ 400 330∼ 330,000
FX2 19 長壽命小型產品 85˚C 5,000小時保證 400∼ 550 1,000∼ 22,000
FXA 20 長壽命標準產品 85˚C 5,000小時保證 350∼ 450 1,000∼ 18,000
GXH 21 長壽命高波紋產品 105˚C 5,000小時保證 400, 450 2,200∼ 12,000
GX2 22 長壽命系列擴大產品 105˚C 5,000小時保證 400∼ 500 1,000∼ 10,000
GXA 22 長壽命標準產品 105˚C 5,000小時保證 350∼ 450 1,000∼ 15,000
HXA 23 長壽命產品 85˚C 20,000小時保證 350∼ 450 1,000∼ 15,000

PS2 26 高波紋大容量產品 85˚C 2,000小時保證 200∼ 450 390∼ 4,700
US2 26 高波紋大容量產品 105˚C 2,000小時保證 200∼ 450 330∼ 4,700
HU 29 小型產品 105˚C 2,000小時保證 400∼ 450 82∼ 680
HU5 30 小型產品 105˚C 2,000小時保證 200∼ 450 47∼ 1,500
HU4 30 小型產品 105˚C 2,000小時保證 200∼ 450 56∼ 2,200
HP3 32 標準產品 85˚C 2,000小時保證 16∼ 450 56∼ 33,000
HU3 36 標準產品 105˚C 2,000小時保證 16∼ 500 39∼ 33,000
HL1 40 長壽命標準產品 105˚C 5,000小時保證 200∼ 450 47∼ 1,800
XL1 42 長壽命標準產品 105˚C 10,000小時保證 200∼ 450 39∼ 1,500
SS2 44 過電壓對應產品 105˚C 2,000小時保證 200, 400 68∼ 1,500
SS3 44 過電壓對應小型產品 105˚C 2,000小時保證 400, 450 39∼ 470
SS4 45 過電壓對應產品 105˚C 2,000小時保證 400 100∼ 390

☆HL2 長壽命小型產品 105˚C 2,000小時保證 200∼ 450 47∼ 1,500
☆HUL 低電壓‧長壽命標準產品 105˚C 5,000小時保證 16∼ 100 220∼ 15,000
☆HVL 低電壓‧長壽命標準產品 105˚C 5,000小時保證 16∼ 100 220∼ 10,000
☆HF2 低座產品 85˚C 2,000小時保證 160∼ 450 33∼ 470
☆HV2 低座產品 105˚C 2,000小時保證 160∼ 450 33∼ 470

SR7 46 引線同一方向型 330 80∼ 300
HD6 46 圓片端子式小型產品 330, 360 150∼ 1,500

MMX-E 48 無被覆芯片產品 50∼ 250 0.01∼ 0.22
MML-E 49 無被覆芯片產品 100, 250 0.01∼ 0.22
MML-F 50 無被覆芯片產品 100∼ 630 0.01∼ 1.0
MDDSA 51 樹脂浸泡式小型產品 100∼ 630 0.01∼ 10.0

☆MKC-JS 樹脂盒式產品 100 0.1∼ 1.5
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鉭電解電容器

TNC型 （導電性高分子型芯片鉭電容器）

●該產品應用本公司獨特製造方法，採用導電性高分子使ESR
大幅度減低。

●最適用于要求體積小‧容量大‧ESR低的DC-CD換流器等的
輸出平滑電路。

形狀及外型尺寸

■標準產品額定值表

■外型尺寸表 （單位：mm）

有關2.5V規格可另
行商榷。

J,P A, B
a

RR

L

H
W

a a W

R R

TNC A 6.3V 10µF±20%

TNC   A   0J   106   M  T  R  F

尺寸標識
各 部 尺 寸

L±0.2 W±0.2 HMAX R±0.2 a±0.1

J 1.6 0.8 0.8 0.3 0.6
P 2.0 1.25 1.2 0.5 0.9

L±0.2 W±0.2 H±0.2 R±0.3 a±0.2

A 3.2 1.6 1.6 0.7 1.2
B 3.5 2.8 1.9 0.8 2.2

 
2.2
4.7

10
22
33
47

225
475
106
226
336
476

4
0G

P,A
A

B

6.3
0J
P
JP
P,A
A
B
B

10
1A

A
A
B

µF

V.DC

（ ）：正在開發中
■標準產品一覽表
額定電壓 靜電容量 tanδ 漏洩電流 盒標識 產品名稱 ESR (100kHz)    最大允許波紋電流

V.DC µF µA mΩ (20˚C 100kHz) mArms
2.5 10 0.1 2.5 P TNCP0E106 500 400
4 10 0.1 4.0 P TNCP0G106 500 400

22 0.1 8.8 A TNCA0G226 500 400
47 0.1 18.8 B TNCB0G476 200 700

6.3 2.2 0.1 1.4 P TNCP0J225 500 400

4.7
0.1 10.0 J TNCJ0J475 500 300
0.1 3.0 P TNCP0J475 500 400

10 0.1 6.3 A TNCA0J106 500 400
33 0.1 20.8 B TNCB0J336 200 700
47 0.1 29.6 B TNCB0J476 150 800

10 4.7 0.1 4.7 A TNCA1A475 500 400
10 0.1 10 A TNCA1A106 500 400
22 0.1 22.0 B TNCB1A226 200 700

TMF型 （下部端子結構芯片鉭電容器 1608型）

●獨特的新款式更加提高了收存效率，實現了小型‧大容量

化。

●最適用于多媒體相關產品（手機、數碼攝像機等）。

●考慮環保產品 端子電鍍：錫電鍍焊接（Sn100%電鍍）

■外型尺寸表 （單位：mm）

■標準產品額定值表、蓋章一覽表

形狀及外型尺寸

尺寸標識
各 部 尺 寸

L±0.1 W±0.1 H±0.1 R±0.1 a±0.1

M 1.6 0.85 0.8 0.5 0.65

  1.0
  1.5
  2.2
  3.3
  4.7
  6.8
10
15
22
33
47

105
155
225
335
475
685
106
156
226
336
476

V.DC
2.5
0E

eS

4
0G

gJ

6.3
0J

JA

10
1A

AS

16
1C
CA

CJ

µF

TMF M 6.3V 10µF±20%

TMF   M   0J   106   M  T  R  F

■標準產品一覽表
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TMCJ型 （超小型芯片鉭電容器 1608型）

●在TMCP型電容器技術的基礎上進一步小型化。
（與TMCP型相比，體積約相當于其1/3）
●適用于高密度封裝。

■外型尺寸表 （單位：mm）

■標準產品額定值表

TMCJ 6.3V 1µF±20%

TMC   J   0J   105   M   T   R   F

形狀及外型尺寸

R R

L

W

W
H

a

尺寸標識
各 部 尺 寸

L±0.1 W±0.1 H±0.1 R±0.15 a±0.1

J 1.6 0.8 0.8 0.3 0.6

  1.0
  1.5
  2.2
  3.3
  4.7
  6.8
10
15

105
155
225
335
475
685
106
156

V.DC
2.5
0E

eS
eW
eA
eE

4
0G

GS
GW
GA
GE

6.3
0J

JJ
JN
JS
JW
JA

10
1A

AE
AJ
AN
AS

16
1C
CA

   µF

J型盒（1608型）

TMCS型 （標準型芯片鉭電容器）

●在芯片鉭電容器中為適用性最大的標準型號，焊接耐熱性

高，適用于自動封裝。

●頻率特性良好並且阻抗特性也非常好。

TMCS A 16V 1µF±20%

TMCS   A   1C  105   M   T  R  F

尺寸標識
各 部 尺 寸

L±0.2 W±0.2 H±0.2 R±0.3 a±0.2

A 3.2 1.6 1.6 0.7 1.2
B 3.5 2.8 1.9 0.8 2.2
C 5.8 3.2 2.5 1.3 2.2
E 7.3 4.3±0.3 2.8 1.3 2.4

■外型尺寸表 （單位：mm）

■標準產品額定值表

    µF
       0.10
       0.15
       0.22
       0.33
       0.47
       0.68
     1.0
     1.5
     2.2
     3.3
     4.7
     6.8

10
15
22
33
47
68

104
154
224
334
474
684
105
155
225
335
475
685
106
156
226
336
476
686

4
0G

A

 
B
 
 
C
 
E

7
0J

A
 
 
B
 
 
C
 
E

10
1A

A
 
 
B
 
 
C
 
E

16
1C

A
 
 
B
 
 
C
 
E

20
1D

A
 
 
B
 
 
C
 
E

25
1E

A
 
 
B
 
 
C
 
E

35
1V
A
A
A
A
B
B
B
C
C
C
E
E

V.DC

TMCM，TMCS型產品規格
項 目 規 格

型 號 名 稱 TMCM TMCS

工作溫度範圍 –55˚C∼＋125˚C（超過＋85˚C時電壓輕度減低）

靜電容量允許誤差 ±20%（M），±10%（K）

損耗角的正切
0.15∼1.0µF 0.04以下

1µF以下 0.04以下
1.5∼6.8µF 0.06以下

(120Hz)
10∼470µF 0.08以下

1.5∼68µF 0.06以下

漏 洩 電 流 不超過0.01CV（µA）或0.5（µA）中的大值

反流 260˚C 10秒

焊接耐熱性 焊接 A, B型盒 260˚C 10秒
浸泡 C, D, E型盒 260˚C 5秒

故 障 率 1%／1000小時

附 加 規 格 依據JIS C 5143基準

鉭電解電容器
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表中未列額定值可商榷。

TMCP型 （超小型芯片鉭電容器 2012型）

●在原有的技術基礎上進一步小型化。

（與TMCS型相比，體積約相當于其1/3）
●適用于AV機器等必須微型化的高密度封裝。

■標準產品額定值表

產品規格
項 目 規 格

工作溫度範圍 –55˚C∼＋125˚C（超過＋85˚C時電壓輕度減低）

靜電容量允許誤差 ±20%（M），±10%（K）

損耗角的正切 1.0µF以下 0.06以下
(120Hz) 1.5以上 0.08以下

漏 洩 電 流 不超過0.01CV（µA）或0.5（µA）中的大值

焊接耐熱性 反流、焊接浸泡 260˚C 10秒

故 障 率 1%／1000小時

附 加 規 格 依據JIS C 5143基準

■外型尺寸表 （單位：mm）

尺寸標識
各 部 尺 寸

L±0.2 W±0.2 HMAX R±0.2 a±0.1

P 2.0 1.25 1.2 0.5 0.9

TMCP 6.3V 1µF±20%

TMC   P   0J   105   M   T   R   F

 0.10
 0.15
 0.22
 0.33
 0.47
 0.68
 1.0
 1.5
 2.2
 3.3
 4.7
 6.8
10
15
22
33

104
154
224
334
474
684
105
155
225
335
475
685
106
156
226
336

V.DC
2.5
0E

P
P
P

4
0G

P
P
P

6.3
0J

P
P
P
P
P

10
1A

P
P
P
P

P

16
1C

P

20
1D
P
P
P
P
P
P
P

µF

鉭電解電容器

TMCM型 （小型芯片鉭電容器）

●以TMCS型電容器的製造技術為基礎而生產的超小型化芯片
鉭電容器。

（與TMCS型相比，體積約為其1/2∼1/3）
●適用于以AV為代表的高密度封裝。

TMCM A 4V 10µF±20%

TMCM   A   0G  106   M  T  R  F

尺寸標識
各 部 尺 寸

L±0.2 W±0.2 H±0.2 R±0.3 a±0.2

A 3.2 1.6 1.6 0.7 1.2
B 3.5 2.8 1.9 0.8 2.2
C 5.8 3.2 2.5 1.3 2.2
E 7.3 4.3±0.3 2.8 1.3 2.4

形狀及外型尺寸

E A, B, C

a

RR

L

H
W

a a W

R R

■標準產品額定值表

■外型尺寸表 （單位：mm）

µ
   0.47
   0.68

 1.0
 1.5
 2.2
 3.3
 4.7
 6.8
10   
15   
22   
33   
47   
68   

100     
150     
220     
330     
470     

474
684
105
155
225
335
475
685
106
156
226
336
476
686
107
157
227
337
477

V.DC
2.5
0E

A
A

A,B
A,B,C
B,C
B,C
C,E
E

4
0G

A
A
A
A

A,B
A,B,C
B,C
B,C
C,E
E

6.3
0J

A
A

A,B
B,C
B,C
C

CE
E
E

10
1A

A
A
A
A

A,B
B

B,C
B,C
C
E
E
E

16
1C

A
A
A

A,B
A,B
B,C
B,C
C,E
E
E

20
1D

A
A

A,B
B

B,C
C

C,E
C,E
E
E

25
1E

A
A
A

A,B
B
B
C
C

C,E
E
E

35
1V
A
A
A
B
B
B
C
C

C,E
E
E

表中未列額定值可商榷。
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TMCU型 （薄型芯片鉭電容器）

●為了滿足芯片薄型化要求而開發的薄型芯片鉭電容器。

■標準產品額定值表

表中未列額定值可商榷。

鉭電解電容器

產品規格
項 目 規 格

工作溫度範圍 –55˚C∼＋125˚C（超過＋85˚C時電壓輕度減低）

靜電容量允許誤差 ±20%（M），±10%（K）

損耗角的正切
1.0µF 0.04以下
1.5∼6.8µF 0.06以下

(120Hz)
10∼68µF 0.08以下

漏 洩 電 流 不超過0.01CV（µA）或0.5（µA）中的大值

反流 260˚C 10秒

焊接耐熱性 焊接 UA, UB型盒 260˚C 10秒

浸泡 UC型盒 260˚C 5秒

故 障 率 1%／1000小時

附 加 規 格 依據JIS C 5143基準

尺寸標識
各 部 尺 寸

L±0.2 W±0.2 HMAX R±0.3 a±0.2

UA 3.2 1.6 1.2 0.7 1.2
UB 3.5 2.8 1.2 0.7 1.8
UC 5.8 3.2 1.5 1.1 2.2
UE 7.3 4.3 1.9 1.3 2.4

■外型尺寸表 （單位：mm）

TMCU A 4V 4.7µF±20%

TMCU   A   0G   475   M  T  R  F

µF
0.10
0.15
0.22
0.33
0.47
0.68
1.0
1.5
2.2
3.3
4.7
6.8

104
154
224
334
474
684
105
155
225
335
475
685
106
156
226
336
476
686
107
157
227
337

V.DC
2.5
0E

UA
UA

UA,UB
UA,UB
UB,UC
UB,UC

UC
UE

4
0G

UA
UA

UA,UB
UA,UB
UB,UC
UB,UC

UC
UE

6.3
0J

UA
UA

UA,UB
UA,UB
UB,UC

UC
UC
UE
UE

10
1A

UA
UA
UA

UA,UB
UB,UC
UB,UC

UC
UC
UE

16
1C

UA
UA,UB
UA,UB
UA,UB
UB,UC
UB,UC

UC
UC

UE

20
1D

UA
UA,UB
UA,UB

UB
UC

UB,UC
UB,UC

UC
UE
UE

25
1E

UA
UA

UB
UB,UC
UB,UC
UB,UC

UC

35
1V
UA
UA
UA

UB
UB,UC
UB,UC

10
15
22
33
47
68

100
150
220
330

TMCR型 （低ESR小型芯片鉭電容器）

●減少了等效串聯電阻（ESR）的芯片鉭電容器。
●最適用于要求體積小‧容量大‧ESR低的DC-CD換流器等的
輸出平滑電路。

■標準產品額定值表

產品規格
項 目 規 格

工作溫度範圍 –55˚C∼＋125˚C（超過＋85˚C時電壓輕度減低）

靜電容量允許誤差 ±20%（M），±10%（K）

等效串聯電阻
請參照標準產品定值表

（ESR）

損耗角的正切
68µF以下 0.06以下
100∼220µF 0.08以下

(120Hz)
330µF以上 0.15以下

漏 洩 電 流 不超過0.01CV（µA）

反流 260˚C 10秒

焊接耐熱性 焊接 B型盒 260˚C 10秒

浸泡 C, D, E型盒 260˚C 5秒

故 障 率 1%／1000小時

附 加 規 格 依據JIS C 5143基準

尺寸標識
各 部 尺 寸

L±0.2 W±0.2 H±0.2 R±0.3 a±0.2

B 3.5 2.8 1.9 0.8 2.2
C 5.8 3.2 2.5 1.3 2.2
E 7.3 4.3±0.3 2.8 1.3 2.4

■外型尺寸表 （單位：mm）

TMCR E 10V 100µF±20%

TMCR   E   1A   107  M  T  R  F

µF 
10
15
22
33
47
68

100
150
220
330

106
156
226
336
476
686
107
157
227
337

6.3
0J

B 0.7
B 0.6
B 0.5

C 0.35
C 0.35
E 0.2
E 0.1
E 0.1
E 0.1
E 0.1

10
1A

B 0.7
B 0.6
C 0.5

C 0.35
E 0.25
E 0.2
E 0.1
E 0.1
E 0.1

16
1C

B 0.6
C 0.5
C 0.4
E 0.25
E 0.2
E 0.15
E 0.1

20
1D

C 0.6
C 0.5
E 0.35
E 0.3
E 0.2

25
1E

E 0.3
E 0.3
E 0.3
E 0.3

35
1V

E 0.3
E 0.3
E 0.5

V.DC

盒標識／ESR值（Ω）
（20℃ 100KHz）
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TMCTX型 （內設保險絲型芯片鉭電容器）

●是在TMC型基礎上裝備了內設溫度保險絲的安全保障機構的
芯片鉭電容器。

●高度耐熱‧高可靠性：可進行紅外線反流、焊接浸泡。

●裝備了安全保障機構：保險絲熔斷特性：B, C 1.5A 100秒以內
5A 5秒以內

E, F 5A 5秒以內

■標準產品額定值表

(            )

產品規格
項 目 規 格

工作溫度範圍 –55˚C∼＋125˚C（超過＋85˚C時電壓輕度減低）

靜電容量允許誤差 ±20%（M），±10%（K）

損耗角的正切
1.0µF 0.04以下
1.5∼22µF 0.05以下

(120Hz)
33∼68µF 0.06以下

漏 洩 電 流 不超過0.01CV（µA）或0.5（µA）中的大值

反流 260˚C 10秒

焊接耐熱性 焊接 B型盒 260˚C 10秒

浸泡 C, D, E, F型盒 260˚C 5秒

故 障 率 1%／1000小時

附 加 規 格 依據JIS C 5143基準

尺寸標識
各 部 尺 寸

L±0.2 W±0.2 H±0.2 R±0.3 a±0.2

B 3.5 2.8 1.9 0.8 2.0
C 5.8 3.2 2.5 1.3 2.2
E 7.3 4.3±0.3 2.8 1.3 2.4
F 7.3 5.8±0.3 3.5 1.3 3.5

■外型尺寸表 （單位：mm）

TMCTX C 16V 10µF±20%

TMCTX   C   1C  106   M  T  R  F

  1.0
  1.5
  2.2
  3.3
  4.7
  6.8
10
15
22
33
47
68

105
155
225
335
475
685
106
156
226
336
476
686

V.DC
10
1A

B
B
B
C
C
E

E,F
E,F

16
1C

B
B
B
C
C
E

E,F
E,F

20
1D

B
B
B
C
C
E

E,F
E,F

25
1E

B
B
B
C
C
E
F

35
1V
B
C
C
C

E
F

   µF

鉭電解電容器

TMCH型 （高可靠度芯片鉭電容器）

●以TMC型電容器的製造技術為基礎，特為汽車電器裝備用而
開發的芯片鉭電容器。

最適用于要求高可靠度的OA、計算機相關機器。
●與原來產品相比，在高溫（125˚C）環境下，具有優越的可
靠性、耐溼性、耐溫度循環性。

耐溼性： 85˚C 85%RH 放置 1000 小時
65˚C 95%RH 額定電壓負荷 500 小時

耐熱性： 125˚C 減輕電壓負荷 2000 小時
150˚C 放置 1000 小時

■標準產品額定值表

產品規格

項 目 規 格

工作溫度範圍 –55˚C∼＋125˚C（超過＋85˚C時電壓輕度減低）

靜電容量允許誤差 ±20%（M），±10%（K）

損耗角的正切 1.0µF以下 0.04以下
(120Hz) 1.5∼100µF 0.06以下

漏 洩 電 流 不超過0.005CV（µA）或0.25（µA）中的大值

反流 260˚C 10秒

焊接耐熱性 焊接 A, B型盒 260˚C 10秒

浸泡 C, D, E型盒 260˚C 5秒

故 障 率 0.5%／1000小時

附 加 規 格 依據JIS C 5143基準

尺寸標識
各 部 尺 寸

L±0.2 W±0.2 H±0.2 R±0.3 a±0.2

A 3.2 1.6 1.6 0.7 1.2
B 3.5 2.8 1.9 0.8 2.2
C 5.8 3.2 2.5 1.3 2.2
E 7.3 4.3±0.3 2.8 1.3 2.4

■外型尺寸表 （單位：mm）

TMCH A 16V 1µF±20%

TMCH   A   1C  105   M  T  R  F

    µF
       0.10
       0.15
       0.22
       0.33
       0.47
       0.68
     1.0
     1.5
     2.2
     3.3
     4.7
     6.8

10
15
22
33
47
68

100  

104
154
224
334
474
684
105
155
225
335
475
685
106
156
226
336
476
686
107

4
0G

A
A
 
B
B
 
C
C
E
E

7
0J

A
A
A

A,B
B
B

B,C
C

C,E
E

10
1A

A
A
A

A,B
B
B

B,C
C

C,E
E

16
1C

A
A
A

A,B
B
B

B,C
C

C,E
E

20
1D

A
A
A

A,B
B
B

B,C
C

C,E
E

25
1E

A
A

B
B

C
C
E
E

35
1V
A
A
A
A

A,B
B
B

B,C
C
C

C,E
E
E

V.DC
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